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1关于发布 

本次发布 Gowin RiscV_AE350_SOC V1.0 软件开发工具包： 

 支持单片机软件编程 

 支持嵌入式 RTOS 软件编程，包括 FreeRTOS、uC/OS-III、RT-Thread 

Nano 和 Zephyr 

 支持 DSP 软件编程 

RiscV_AE350_SOC V1.0 软件开发工具包请在高云半导体网站下载：

http://www.gowinsemi.com.cn/prodshow.aspx。 

RiscV_AE350_SOC 软件与硬件参考设计已完成参数配置，请在 RDS

软件（已测试软件版本：V1.0），以及云源软件（已测试软件版本：V1.9.9 

Beta-3）中使用。 

 

http://www.gowinsemi.com.cn/prodshow.aspx
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2功能和增强总述 

功能 描述 

FPGA 软件工具 已测试软件版本：Gowin_V1.9.9 Beta-3 

MCU 软件工具 已测试软件版本：RiscV_AE350_SOC_RDS_V1.0_win 

新功能支持  支持单片机软件编程 

 支持嵌入式 RTOS 软件编程，包括 FreeRTOS、

uC/OS-III、RT-Thread Nano 和 Zephyr 

 支持 DSP 软件编程 

增强项 – 
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3平台支持 

本次发布的 RiscV_AE350_SOC 软件开发工具包对应软件支持的平台

有： 

Windows Windows 7/8/10/11 (64 bits) 

Linux Ubuntu 20.04 LTS 
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4文档 

本次 RiscV_AE350_SOC 发布文档如下表所示，PDF 文档可在高云网

站下载或在线查看。 

文档 

SUG1031，Gowin RiscV_AE350_SOC 硬件设计用户手册 Online, PDF 

SUG1029，Gowin RiscV_AE350_SOC 软件编程用户手册 Online, PDF 

SUG1030，Gowin RiscV_AE350_SOC 快速开发用户手册 Online, PDF 

SUG1032，Gowin RiscV_AE350_SOC DSP 软件编程用户手

册 

Online, PDF 

RN1033，Gowin RiscV_AE350_SOC 软件开发工具包发布说

明 

Online, PDF 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/SUG1031.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/SUG1029.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/SUG1030.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/SUG1032.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/SUG1032.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/RN1033.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/RN1033.pdf
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5技术支持 

高云半导体提供全方位技术支持，在使用过程中如有任何疑问或建议，

可直接与公司联系： 

网址：www.gowinsemi.com 

E-mail：support@gowinsemi.com 

Tel：+86 755 8262 0391 

http://www.gowinsemi.com/en/
mailto:support@gowinsemi.com
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